Couches: 2

Matériel: FR4

Epaisseur finie: 1.57mm +/- 10%

Epaisseur extérieure de cuivre de couche: 1 once
Terminer: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (Color): les deux cotés, LPI (noir)
Sérigraphie (couleur): deux cotés, blanc

Test électrique

FINITION: CETTE CARTE DOIT ETRE IMMERSIONE PLAQUEE SELON IPC-6012.
L’EPAISSEUR DOIT ETRE DE 0,050 UM PLUS DE 3-6u NICKEL.

PLAQUE DE CUIVRE TROUS MINIMUM DE 0,025 AVG, 0,020 MIN.

Clé de couche:

.GM4: plan du conseil
IXT: fichier de forage NC

* %

.GTP: Top Paste

.GTO: Top Silkscreen

.GTS: Top Soldermask

.GTL: couche supérieure en cuivre
.GBL: couche de cuivre inférieure
.GBS: Masque de fond

.GBO: Sérigraphie inférieure
.GBP: Pate inférieure

* X X X X ¥ X ¥



\
: ] '
o
i

cza "
W.l.m.a
nR.T..w
om e e
ol

ol

® 0
v T
a o
- -

RIS R17 R16
AN NN RN

O mKam S0

F mxm 90
mam0——

LT

TP6® @TPL J6
TP4@ @ TP5

A

J2

[ mu‘.

[=]
e v
Q

Lz |
R LLLLIET LIRS

=’;:l'
T

R4mMN WERS
-
73
™~
C

N :
P T
T

ur b

C

Gllllllll|||l:::l:|l||('g

g4 N

-




I
b1

0-LEADING-205
W94V-0 E490354
94V-0 E490354

in
(%)
=8 0-LEADING-205

"
i
B

c3
o

Cc2

_ ‘ é . B:BGZI . 3
) g-m 212 : po QR EBECI L2210
N gmiid g ¢ L OBES gg110
" g1 ey

... lx_lmo O
e ... 7 nb "..-—fmu
, AL Bl

= > cn

R
P asd




